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	Etude des constructions mécaniques. Industrialisation des produits

	Centre d’intérêt : Relation Produit/ Procédé

	BTS CPI
	Support de l’activité :

SECATEUR « ELECROCOUP »
	TP n°3

2 h.

	Objectifs :

C21. Consulter un spécialiste du procédé et intégrer les exigences ou propositions indiquées.

C25  Réaliser des dessins de définition de produits finis

	Pré requis :

· Connaître le principe général du procédé de forgeage.

· Savoir ce qu’est un plan de joint dans un outillage, un noyau, la fonctionnalité de la bavure.

· Le vocabulaire associé à la géométrie des pièces : dépouilles, congés et arrondis.

· Connaître les principales propriétés mécaniques des matériaux et les effets des traitements thermiques associés.

	Connaissances associées :

S86 Relation Produit Matériau Procédé

S93 Les procédés d’obtention des produits

· principes du procédé,

· capabilité du procédé : matériau, géométrie,

· influences sur les propriétés du matériau,

pour le forgeage à chaud

	Descriptif de l’activité :

Problématique :

· Interpréter un résultat de simulation de forgeage pour définir avec précision les formes et les dimensions d’une pièce.

Données :
· Le dossier technique.

· Le dossier ressource :

· La maquette numérique du brut de la couronne.

· La maquette de l’avant projet de l’outillage

· Une fiche technique décrivant l’ensemble des paramètres retenus par le spécialiste pour effectuer les simulations.

· Un fichier vidéo de trois simulations du forgeage de la pièce à l’aide du logiciel FORGE 2

· L’ensemble des résultats sous forme de diapos extraites des pages écran.

· Le scénario proposé.

Objectifs opérationnels du TP:
1. Choisir le profilé marchand du lopin pour le brut (tôle ou rondin) à partir de l’analyse de l’évolution du fibrage lors du forgeage.

2. Justifier la proposition de l’épaisseur minimale de toile de 1,5 mm.

3. Inventorier les propriétés des matériaux qui ont été altérées lors du procédé et s’assurer qu’elles demeurent compatibles avec le processus.

4. Modifier la maquette numérique de la pièce en prenant en compte l’ensemble des résultats de la simulation relative à l’épaisseur 1,5 et éditer la mise en plan.
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